PATENTS

CESION

El (los) suscrito (s)
Hiroyoshi HAYASHI

en consideracion al pago de la suma de 1 USD, que
he(mos) recibido, por el presente documento cedo
(cedemos) a

KY7 INC.

una compaiiia constituida de conformidad con las
leyes de Japon

con oficinas en Higashi-Gotanda KB Bldg. 4F, 9-2,
Higashi-Gotanda 4-chome, Shinagawa-ku, Tokyo
1410022, JP

todos los derechos y titulos sobre la invencion
denominada

Entrada en fase nacional de PCT/JP2023/023241 con
fecha 22.06.2023

Reivindicando prioridad de

US 63/354,328 con fecha 22.06.2022
US 63/393,037 con fecha 28.07.2022
US 63/398,729 con fecha 17.08.2022
US 63/403,474 con fecha 02.09.2022
US 63/404,011 con fecha 06.09.2022
US 63/409,447 con fecha 23.09.2022
US 63/411,841 con fecha 30.09.2022
US 63/414,147 con fecha 07.10.2022
US 63/416,735 con fecha 17.10.2022
US 63/427,218 con fecha 22.11.2022
US 63/468,137 con fecha 22.05.2023

EL CESIONARIO firma también el presente y
declara que acepta dicha cesion
Dado y firmado hoy

en

ASSIGNMENT
P Y T R T L T T S S U

The undersigned
Hiroyoshi HAYASHI

in consideration of the sum of 1 USD, the receipt of
which is hereby acknowledged, by these presents do
sell, assign and transfer unto

KY7 INC.

a corporation organized under the laws of Japan

having a place of business at Higashi-Gotanda KB
Bldg. 4F, 9-2, Higashi-Gotanda 4-chome, Shinagawa-
ku, Tokyo 1410022, JP

all rights and title to the invention related to
“SEALING APPARATUS”

Entry into national phase of PCT/JP2023/023241 dated
22.06.2023

Claiming priority from

US 63/354,328 dated 22.06.2022
US 63/393,037 dated 28.07.2022
US 63/398,729 dated 17.08.2022
US 63/403,474 dated 02.09.2022
US 63/404,011 dated 06.09.2022
US 63/409,447 dated 23.09.2022
US 63/411,841 dated 30.09.2022
US 63/414,147 dated 07.10.2022
US 63/416,735 dated 17.10.2022
US 63/427,218 dated 22.11.2022
US 63/468,137 dated 22.05.2023

THE ASSIGNEE signs these presents and declares that
accepts the aforesaid assignment

Given and signed this 3 day of December, 2024

in Tokyo, Japan

Plvech APH

‘Hiroyoshi HAYASHI
Signature of the Assignor
(Firma del cedente)
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Lot LAASE

Hiroyoshi HAYASHI
Signature of the Assignee
(Firma del cesionario)



